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Bauartspezifikation zur Anerkennung der Befähigung:

Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen
Deutsche Fassung EN 123400-800 : 1992

DIN
EN 123400

Teil 800

CECC 123400-800Der Text dieser Norm umfaßt den Text des Harmonisierungsdokumentes

Capability Detail Specification;
Flexible printed boards without through connections;
German Version EN 123400-800 ; 1992

Specification Particuliere d'Agrement;
Cartes imprimees souples sans connexions transversales;
Version allemande EN 123400-800 : 1992

Die Europäische Norm EN 123400-800 : 1992 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland das Komitee 661 "Gedruckte Schaltungen" der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission Im DIN und VDE (DKE), von dem die Übersetzung zur Veröffent¬
lichung autorisiert wurde.

Zu den In dieser Norm zitierten lEC-Publikatlonen bestehen folgende DIN-Normen und andere Veröffent¬
lichungen:

lEC 249�siehe Normen der Reihe DIN lEC 249

CECC 23000 siehe DIN EN 123000

CECC 23400 siehe DIN EN 1 23400

Zitierte Normen
—�in der Deutschen Fassung:

lEC 249�Basismaterialien für gedruckte Schaltungen; Prüfverfahren

CECC 23000 Fachgrundspezifikation für gütebestätigte Leiterplatten

CECC 23400 Rahmenspezifikation: Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen

—�in nationalen Zusätzen:

Normen der Reihe
DIN lEC 249 Basismaterialien für gedruckte Schaltungen; Prüfverfahren

DIN EN 123000 Fachgrundspezifikation: Leiterplatten; Deutsche Fassung EN 123000 : 1991

DIN EN 123400 Rahmenspezifikation: Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen; Deutsche Fas¬
sung EN 123400 : 1992

Fortsetzung 1 Seite EN-Norm
und 11 Seiten CECC-Dokument

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Verlag 6.
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EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EN 123 400-800

Mai 1992

UDC:

Deskriptoren: Qualität, elektronische Bauelemente, Leiterplatten

Deutsche Fassung

Bauartspezifikation zur Anerkennung der Befähigung:

Flexible Leiterplatten ohne Durchverbindungen

Capability Detail Specification:
Flexible printed boards without
through connections

Specification Paticuiiöre
d'Agrement:

Cartes imprimöes souples sans
connexions transversales

Diese Europäische Norm wurde vom CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik (CECC) am
12.Dezember 1991 angenommen. Der Text dieser Norm umfaßt den Text der CECC 23 400-800 Ausg. 1
1 990 der zugehörigen CECC Spezifikation. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die Forderungen der
CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser natnnalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CECC Generalsekretariat oder bei jedem CENELEC-MKglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm existiert in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem CECC-Generalsekretariat mitgeteilt worden ist, hat
den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz. Spanien und dem Vereinigten Königrek:h. Mit
Ausnahme der nationalen elektrotechnischen Komitees von Griechenland, Island und Luxemburg sind die
Mitgliedsländer des CECC mit denen von CENELEC identisch.

CENELEC Komitee für Bauelemente der Elektronik

CENELEC Electronic Components Committee

Comit6 des Composants Electroniques du CENELEC

Generalsekretariat: Gartenstr. 179, D- 6000 Frankfurt/Main 70

® 1992 Das Copyright ist den CENELEC Mitgliedern vorl^ehatten
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Förderverein für Elektrotechnische Normung (FEN) e.V.

Cenelec Electronic Components Committee CECC

Systeme Harmonise d'Assurance de la Qualite
des Composants Electroniques

SPECIFICATION PARTICULIERE
'AGREMENT;

CARTES IMPRIMEES SOUPLES
SANS CONNEXIONS TRANSVERSALES

Harmonized System of Quality Assessment for
Electronic Components

CAPABILITY DETAIL SPECIFICATION:

FLEXIBLE PRINTED BOARDS
WITHOUT THROUGH-CONNECTIONS

Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für
Bauelemente der Elektronik

BAUARTSPEZI Fl KATION ZUR
BEFÄHIGUNGSANERKENNUNG:

FLEXIBLE LEITERPLATTEN
OHNE DURCHVERBINDUNGEN
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